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P E R S O N A L I N F O R M A TI O N  Eli s a b ett a M oi s ell o  
 

 D at e  of b irt h J u n e 1 6 t h, 1 9 9 3  | N ati o n alit y It ali a n 
E -m ail a d dr e s s:  eli s a b ett a. m oi s ell o @ u ni p v.it  

 

E X P E RI E N C E  
  

 

D E C E M B E R  2 0 2 0 -P R E S E N T  

 

 

 

 

P o st d o ct or al R e s e ar c h F ell o w  
 

 

U ni v er sit y of P a vi a  

▪ R e s e ar c h t o pi c s: i nt erf a c e cir c uit s f or c o nt a ctl e s s i nt e gr at e d t e m p er at ur e s e n s or s, t e m p er at ur e-t o-
di git al c o n v ert er s, hi g h effi ci e n c y s wit c hi n g d c -d c c o n v ert er s , wir el e s s p o w er  a n d d at a  tr a n sf er, 
b a n d g a p v olt a g e r ef er e n c e cir c uit s , i nt erf a c e cir c uit s f or C M U T d e vi c e s, i s ol at e d p o w er c o n v ert er s 
s y st e m s , i nt erf a c e cir c uit s f or I R i m a g er s 
 
 

F E B R U A R Y  2 0 2 1- P R E S E N T  

 

 

 

 

C o ntr a ct Pr of e s s or  
 

 

U ni v er sit y of P a vi a  

▪ M o d ul e of  El e ctr o ni c s I  - 2 C F U ( El ettr o ni c a I) , i n t h e fr a m e of t h e B a c h el or’ s D e gr e e o n El e ctr o ni c 
a n d C o m p ut er E n gi n e eri n g  

 
 

E D U C A TI O N A N D T R AI NI N G  
  

 

O C T O B E R 2 0 1 7 -D E C E M B E R 
2 0 2 0  

 

 

 

 

P h. D. i n Mi cr o el e ctr o ni c s  ( X X XIII C y cl e) 
 

 

U ni v er sit y of P a vi a  

▪ T h e si s Titl e: <I nt e gr at e d i nt erf a c e cir c uit s f or M E M S c o nt a ct -l e s s t e m p er at ur e s e n s or s= 

2 4 F E B R U A R Y -1 M A R C H 2 0 1 9  

 

 

 

 

I nfi n e o n Wi nt er S c h o ol 2 0 19  < C hi p F a b of t h e F ut ur e= 
 

 

I nfi n e o n, Vill a c h, A u stri a 

 

1 2 -1 6 M A R C H 2 0 1 8  

 

 

 

P h. D. S c h o ol i n Or g a ni c El e ctr o ni c s  
 

 

P ol yt e c h ni c of Mil a n  

 

 

O C T O B E R  2 0 1 5 -O C T O B E R 2 0 1 7  

 

 

 

 

 
M a st er ’ s D e gr e e  i n El e ctr o ni c E n gi n e eri n g 

 
1 1 0/ 1 1 0 ( S u m m a  

C u m L a u d e)  
 

U ni v er sit y of P a vi a  

▪ T h e si s Titl e : < D e si g n of a c h o p p er st a bili z e d r e a d o ut cir c uit f or i nt e gr at e d t h er m o pil e s= 
 

 

O C T O B E R 2 0 1 2 -O C T O B E R 2 0 1 5  

 

 

 

 

 

B a c h el or ’ s D e gr e e i n El e ctr o ni c E n gi n e eri n g a n d C o m p ut er S ci e n c e     1 0 7/ 1 1 0  
 

U ni v er sit y of P a vi a  

▪ T h e si s  Titl e : < A ut o m ati o n  of  v olt a g e  a n d  c urr e nt  m e a s ur e m e nt s  f or  c h ar a ct eri zi n g  of a  c hi p  f or  
el e ctr o -o pti c al tr a n s mi s si o n s = 

 
 

S E P T E M B E R  2 0 0 7 -J U L Y 2 0 1 2  Hi g h S c h o ol D e gr e e  1 0 0/ 1 0 0 ( S u m m a  
C u m L a u d e)  
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Li c e o S ci e ntifi c o < N. C o p er ni c o= di P a vi a  

P E R S O N A L S KI L L S  
  

 

M O T H E R T O N G U E  It ali a n 

  

O T H E R L A N G U A G E  U N D E R S T A N DI N G  S P E A KI N G  W RI TI N G  

LI S T E NI N G  R E A DI N G  
S P O K E N 

I N T E R A C TI O N 
S P O K E N 

P R O D U C TI O N   

E n gli s h  C 1  C 1  C 1  C 1  C 1  
 

 

S O F T W A R E  A N D H A R D W A R E  
S KI L L S  

 

 

 

¯ C o m p et e nt wit h i nt e gr at e d cir c uit s d e si g n s oft w ar e  ( C a d e n c e, V eril o g- A) 

¯ C o m p et e nt wit h pri nt e d cir c uit d e si g n s oft w ar e ( Alti u m)  

¯ Kn o wl e d g e of Si m pli s s i m ul at or 

¯ K n o wl e d g e of pr o gr a m mi n g l a n g u a g e s: C, Wiri n g f or Ar d ui n o, L a b vi e w, b a si c s of  Vi s u al B a si c  

¯ C o m p et e nt wit h M atl a b, Si m uli n k  

¯ C o m p et e nt wit h  Mi cr o s oft Offi c e  s uit e pr o gr a m s  

¯ C o m p et e nt wit h L a T e X  

¯ K n o wl e d g e of  Wi n d o w s a n d Li n u x  o p er ati v e s y st e m s  

¯ E x p eri e n c e wit h m e a s ur e m e nt  i n str u m e nt ati o n ( o s cill o s c o p e, f u n cti o n s g e n er at or, di git al m ulti m et er, 
u ni v e r s al  s o ur c e,  s p e ctr u m  a n al y z er,  d y n a mi c  si g n al  a n al y z er,  l o gi c  a n al y z er,  cli m ati c  c h a m b er, 
el e ctr o ni c l o a d , L C R m et er) 

¯ E x p eri e n c e wit h P C B s ol d eri n g  

¯ E x p eri e n c e wit h c hi p b o n di n g  
 

 
 

T E A C HI N G A N D M E N T O RI N G 
A C TI VI T Y  

¯ M o d ul e of El e ctr o ni c s I - 2 C F U ( El ettr o ni c a I), i n t h e fr a m e of t h e B a c h el or’ s D e gr e e in El e ctr o ni c 
a n d C o m p ut er E n gi n e eri n g  ( A. A. 2 0 2 0/ 2 0 2 1 – pr e s e nt ) 

¯ E x p eri e n c e  a s  t ut or  ( 2 0 1 8-2 0 2 2) : 9 0  h o ur s  f or  t h e  <El ettr o ni c a  I = c o ur s e  at  U ni v er sit y  of  P a vi a  
(e x er ci s e s at t h e bl a c k b o ar d, a s si st a n c e d uri n g l a b or at or y a cti viti e s, a s si st a n c e d uri n g e x a m s ); 3 0  
h o ur s  f or  t h e  < Cir c uiti  El ettri ci  Li n e ari=  c o ur s e  at  U ni v er sit y  of  P a vi a  ( e x er ci s e s  at  t h e  bl a c k b o ar d , 
a s si st a n c e d uri n g e x a m s ) 

¯ E x er ci s e a n d L a b or at or y ( 2 h o ur s) f or t h e <I nt e gr at e d P o w er M a n a g e m e nt= c o ur s e , i n t h e fr a m e of 
t h e M a st er s’ s D e gr e e i n El e ctr o ni c E n gi n e eri n g ( A. A. 2 0 2 3/ 2 0 2 4)  

¯ B a c h el or’ s t h e si s s u p er vi s or f or  

° L u c a M a nfr e di, < E x p eri m e nt al c h ar a ct eri z ati o n of t h er m o pil e -b a s e d i nt e gr at e d s e n s or s=  

° L u c a T orr ett a, < E x p eri m e nt al c h ar a ct eri z ati o n of c oil s f or wir el e s s p o w er tr a n sf er=  

¯ B a c h el or’ s t h e si s c o- s u p er vi s or  f or 

° Al e s s a n dr o  P ort e s a n,  < D e v el o p m e nt  of  a  d at a  a c q ui siti o n  pr o gr a m  f or  t h e  c h ar a ct eri z ati o n  of  a 
s e n s or f or pr e s e n c e d et e cti o n=  

¯ M a st er’ s t h e si s c o -s u p er vi s or f or  

° S a m u el e F u s ett o, < D e si g n of a hi g h effi ci e n c y i n v erti n g b u c k -b o o st c o n v ert er f or O L E D di s pl a y s=  

° D a ni el e L a C o g n at a, < D e si g n of a n o v el a cti v e r e ctifi er cir c uit f or wir el e s s c h ar gi n g a p pli c ati o n s=  

¯ P h D t h e si s c o -s u p er vi s or f or  

° S a m u el e  F u s ett o,  < D e si g n  of  a  hi g h  effi ci e n c y  s wit c h e d -c a p a cit or  3 -l e v el  i n v erti n g  b u c k-b o o st 
c o n v ert er f or O L E D di s pl a y s=  

° Al e s s a n dr o Li ott a, < D e si g n of a c a p a citi v e -i n d u cti v e si m ult a n e o u s wir el e s s i nf or m ati o n a n d p o w er 
tr a n sf er s y st e m= 

° D a ni el e  L a  C o g n at a ,  <D e si g n  of  a  r e c ei v er  f or  wir el e s s  p o w er  tr a n sf er  c o m p ati bl e  wit h  Air F u el  
st a n d ar d''  

° Fr a n c e s c o R o m a n o , <D e si g n of a c o ntr ol s y st e m f or d u al -a cti v e bri d g e d c -d c c o n v ert er s = 
 
 

 
 

 

P U B LI C A TI O N S  

 

¯ E.  M oi s ell o,  M.  V ai a n a,  M.  E.  C a st a g n a,  G.  Br u n o,  E.  B o ni z z o ni  a n d  P.  M al c o v ati,  < A  C h o p p er  
I nt erf a c e Cir c uit f or T h er m o pil e-B a s e d T h er m al S e n s or s=, pr e s e nt e d at I nt er n ati o n al S y m p o si u m o n 
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Cir c uit s  a n d  S y st e m s  (I S C A S  2 0 1 9),  2 6 -2 9  M a y  2 0 1 9,  S a p p or o,  J a p a n , d oi: 
1 0. 1 1 0 9/I S C A S. 2 0 1 9. 8 7 0 2 5 0 6 . 

▪ E. M oi s ell o, M. V ai a n a, M. E. C a st a g n a, G. Br u n o, P. M al c o v ati a n d E. B o ni z z o ni, < A n I nt e gr at e d 
Mi cr o m a c hi n e d T h er m o pil e S e n s or wit h a C h o p p er I nt erf a c e Cir c uit f or C o nt a ct -l e s s T e m p er at ur e 
M e a s ur e m e nt s =, i n I E E E  Tr a n s a cti o n s  o n  Cir c uit s a n d  S y st e m s  I:  R e g ul ar  P a p er s, v ol.  6 6,  n o.  9, 
S e p. 2 0 1 9 , d oi: 1 0. 1 1 0 9/ T C SI. 2 0 1 9. 2 9 2 8 7 1 7 . 

▪ E. M oi s ell o, M. V ai a n a, M. E. C a st a g n a, G. Br u n o, P. M al c o v ati a n d E. B o ni z z o ni, < A n I nt e gr at e d 
T h er m o pil e -B a s e d  S e n s or  wit h  a  C h o p p er -St a bili z e d  I nt erf a c e  Cir c uit  f or  Pr e s e n c e  D et e cti o n=,  
i n  S e n s or s , v ol. 1 9, n o. 1 8, S e p. 2 0 1 9, d oi: 1 0. 3 3 9 0/ s 1 9 1 8 3 9 9 9 . 

▪ E.  M oi s ell o,  P.  M al c o v ati,  E.  B o ni z z o ni.  < T h er m al  S e n s or s  f or  C o nt a ctl e s s  T e m p er at ur e  
M e a s ur e m e nt s, O c c u p a n c y D et e cti o n, a n d A ut o m ati c O p er ati o n of A p pli a n c e s d uri n g t h e C O VI D -1 9 
P a n d e mi c: A R e vi e w=,  i n  Mi cr o m a c hi n e s , v ol. 1 2, n o. 1 4 8, F e b. 2 0 2 1, d oi: 1 0. 3 3 9 0/ mi 1 2 0 2 0 1 4 8 . 

▪ E. M oi s ell o, M. V ai a n a, M. E. C a st a g n a, G. Br u n o, I. Br o u k, T. Bl a n k, S. B ar -L e v, Y. N e mir o v s k y, P. 
M al c o v ati  a n d  E.  B o ni z z o ni . <St u d y  of  a  V olt a g e -M o d e  R e a d o ut  C o nfi g ur ati o n  f or  Mi cr o m a c hi n e d  
C M O S Tr a n si st or s f or U n c o ol e d I R S e n si n g=, pr e s e nt e d at L ati n A m eri c a n S y m p o si u m o n Cir c uit s 
a n d  S y st e m s  ( L A S C A S  2 0 2 1),  F e b.   2 0 2 1,  Virt u al  F or m at, d oi: 
1 0. 1 1 0 9/ L A S C A S 5 1 3 5 5. 2 0 2 1. 9 4 5 9 1 1 7 . 

▪ E.  M oi s ell o,  M.  V ai a n a,  M.  E.  C a st a g n a,  G.  Br u n o,  I.  Br o u k,  Y.  N e mir o v s k y,  P.  M al c o v ati  a n d  E.  
B o ni z z o ni  " A  M E M S-C M O S  Mi cr o s y st e m  f or  C o nt a ct -L e s s  T e m p er at ur e  M e a s ur e m e nt s,"  i n  I E E E 
Tr a n s a cti o n s o n Cir c uit s a n d S y st e m s I: R e g ul ar P a p er s , d oi: 1 0. 1 1 0 9/ T C SI. 2 0 2 1. 3 0 9 1 8 3 9. 

▪  S.  F u s ett o,  E.  M oi s ell o,  F.  C a n nill o,  P.  M al c o v ati  a n d  E.  B o ni z z o ni.  < A  P o w er  S wit c h  Si z e  
O pti mi z ati o n Str at e g y f or M ulti -S wit c h D C -D C C o n v ert er s=, pr e s e nt e d at I nt er n ati o n al C o nf er e n c e o n 
El e ctr o ni c s, Cir c uit s, a n d S y st e m s (I C E C S 2 0 2 1), d oi: 1 0. 1 1 0 9/I C E C S 5 3 9 2 4. 2 0 2 1. 9 6 6 5 6 0 3  

▪ A. A pril e, E. M oi s ell o, P. M al c o v ati a n d E. B o ni z z o ni. < A n E xt e n si v e I n v e sti g ati o n a n d A n al y si s  of 
T e m p er at ur e -t o-Di git al  C o n v ert er  F o M s=,  I nt er n ati o n al  C o nf er e n c e  o n  El e ctr o ni c s,  Cir c uit s,  a n d  
S y st e m s (I C E C S 2 0 2 1), d oi: 1 0. 1 1 0 9/I C E C S 5 3 9 2 4. 2 0 2 1. 9 6 6 5 5 0 2.  

▪ E.  M oi s ell o,  M.  E.  C a st a g n a,  A.  L a  M alf a,  G.  Br u n o,  P.  M al c o v ati,  a n d  E.  B o ni z z o ni,  < Hi g h  
R e s p o n si vit y T h er m o pil e S e n s or s F e at uri n g a M o s ai c Str u ct ur e,=  i n  Mi cr o m a c hi n e s , v ol. 1 3, n o. 6, 
p. 9 3 4, J u n. 2 0 2 2, d oi: 1 0. 3 3 9 0/ mi 1 3 0 6 0 9 3 4.  

▪ E.  M oi s ell o,  M.  E.  C a st a g n a,  A.  L a  M alf a,  G.  Br u n o,  P.  M al c o v ati,  a n d  E.  B o ni z z o ni  ,  < A  N o v el  
C M O S -S OI  Hi g h -R e s p o n si vit y  T h er m o pil e  f or  T h er m al  S e n si n g  A p pli c ati o n s=,  pr e s e nt e d  at  
I nt er n ati o n al S y m p o si u m o n Cir c uit s a n d S y st e m s (I S C A S 2 0 2 2), M a y 2 8t h-J u n e  1 st 2 0 2 2, A u sti n, 
U S A d oi: 1 0. 1 1 0 9/I S C A S 4 8 7 8 5. 2 0 2 2. 9 9 3 7 9 4 4.  

▪ A. A pril e, E. M oi s ell o, P. M al c o v ati a n d E. B o ni z z o ni. < P erf or m a n c e C o m p ari s o n of B J T a n d M O S 
D e vi c e s a s T e m p er at ur e S e n si n g El e m e nt s=, I nt er n ati o n al C o nf er e n c e o n El e ctr o ni c s, Cir c uit s, a n d 
S y st e m s (I C E C S 2 0 2 2), d oi: 1 0. 1 1 0 9/I C E C S 2 0 2 2 5 6 2 1 7. 9 9 7 0 9 6 4.  

▪ S. F u s ett o, E. M oi s ell o, H. P et er s e n, S. A b e di n p o ur, P. M al c o v ati a n d E. B o ni z z o ni. < A n 8 7. 2 % -p e a k 
effi ci e n c y  4. 1 W -o ut p ut  p o w er  s wit c h e d -c a p a cit or  3 -l e v el  i n v erti n g  b u c k-b o o st  d c -d c  c o n v ert er=,  
pr e s e nt e d  at C u st o m I nt e gr at e d Cir c uit C o nf er e n c e ( CI C C  2 0 2 3 ), 2 3t h -2 6t h A pril 2 0 2 3,  S a n A nt o ni o, 
U S A , d oi: 1 0. 1 1 0 9/ CI C C 5 7 9 3 5. 2 0 2 3. 1 0 1 2 1 2 3 2  

▪ E.  M oi s ell o,  P.  M al c o v ati  a n d  E.  B o ni z z o ni.  <A  0. 7 5 6 -p p m/° C  Ti m e -D o m ai n -B a s e d  C ur v at ur e -
C o m p e n s at e d B a n d g a p R ef er e n c e=, pr e s e nt e d  at I nt er n ati o n al S y m p o si u m o n Cir c uit s a n d S y st e m s 
(I S C A S 2 0 2 3), 2 1 st-1 5t h M a y 2 0 2 3, M o nt er e y, U S A , d oi: 1 0. 1 1 0 9/I S C A S 4 6 7 7 3. 2 0 2 3. 1 0 1 8 1 8 1 9 . 

▪ A . Li ott a, E. M oi s ell o, G. Fr atti ni, P. Gi a n elli, P. M al c o v ati, E. B o ni z z o ni. < A N o v el C a p a citi v e-I n d u cti v e 
C h a n n el  f or  Wir el e s s  P o w er  a n d  D at a  Tr a n s mi s si o n=,  I nt er n ati o n al  S y m p o si u m  o n  Cir c uit s  a n d  
S y st e m s  (I S C A S  2 0 2 3),  2 1 st-1 5t h  M a y  2 0 2 3,  M o nt er e y,  U S A , d oi: 
1 0. 1 1 0 9/I S C A S 4 6 7 7 3. 2 0 2 3. 1 0 1 8 1 8 3 1 . 

▪ A. G e m elli, M. T a m b u s si, S. F u s ett o, A. A pril e, E. M oi s ell o, E. B o ni z z o ni, a n d P. M al c o v ati. < R e c e nt 
Tr e n d s  i n  Str u ct ur e s  a n d  I nt erf a c e s  of  M E M S  Tr a n s d u c er s  f or  A u di o  A p pli c ati o n s:  A  R e vi e w=,  
i n  Mi cr o m a c hi n e s , A pr. 2 0 2 3, d oi: 1 0. 3 3 9 0/ mi 1 4 0 4 0 8 4 7 

▪ E. M oi s ell o, C. M. I p p olit o, G. Br u n o, P. M al c o v ati, a n d E. B o ni z z o ni, < A M O S -B a s e d T e m p er at ur e 
S e n s or  wit h  I n h er e nt  I n a c c ur a c y  R e d u cti o n  E n a bl e d  b y  Ti m e -D o m ai n  O p er ati o n=,  i n I E E E 
Tr a n s a cti o n s o n I n str u m e nt ati o n a n d M e a s ur e m e nt , v ol. 7 2, p p. 1 -1 0, 2 0 2 3, Art n o. 2 0 0 4 1 1 0, d oi: 
1 0. 1 1 0 9/ TI M. 2 0 2 3. 3 2 7 6 0 1 6 . 

▪ E.  M oi s ell o,  M. E.  C a st a g n a,  A.  L a  M alf a,  G.  Br u n o,  P.  M al c o v ati,  a n d  E.  B o ni z z o ni,  < R ef er e n c e  
t e m p er at ur e  s e n s or  f or  T M O S-b a s e d  t h er m al  d et e ct or s=,  i n   <I E E E  A c c e s s=, d oi: 
1 0. 1 1 0 9/ A C C E S S. 2 0 2 3. 3 3 1 2 6 2 0 . 

▪ E. M oi s ell o, A. Li ott a, P. M al c o v ati, a n d E. B o ni z z o ni, < R e c e nt Tr e n d s a n d C h all e n g e s i n N e ar -Fi el d 
Wir el e s s P o w er Tr a n sf er S y st e m s=, i n <I E E E O p e n J o ur n al of t h e S oli d St at e Cir c uit s S o ci et y=, d oi: 
1 0. 1 1 0 9/ O J S S C S. 2 0 2 3. 3 3 1 3 5 7 5 . 

▪ A. Li ott a, E. M oi s ell o, G. Fr atti ni, P. Gi a n n elli, P. M al c o v ati, a n d E. B o ni z z o ni, < A n S -M atri x -B a s e d 
M o d el of a C a p a citi v e -I n d u cti v e C h a n n el f or Wir el e s s P o w er a n d D at a Tr a n s mi s si o n=, a c c e pt e d at 

https://doi.org/10.3390/s19183999
https://doi.org/10.3390/mi12020148
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I nt er n ati o n al  C o nf er e n c e  o n  El e ctr o ni c s,  Cir c uit s,  a n d  S y st e m s  (I C E C S  2 0 2 3) , I st a n b ul,  T ur ki y e,  
2 0 2 3, p p. 1 -4, d oi: 1 0. 1 1 0 9/I C E C S 5 8 6 3 4. 2 0 2 3. 1 0 3 8 2 8 4 7.  

▪ E.  M oi s ell o,  P.  M al c o v ati,  a n d  E.  B o ni z z o ni,  < A  C o m p a ct -Ar e a  L o w -P o w er  T e m p er at ur e  S e n s or  
F e at uri n g  Hi g h  S u p pl y  V olt a g e  S c al a bilit y =,  a c c e pt e d  at  I nt er n ati o n al  C o nf er e n c e  o n  El e ctr o ni c s,  
Cir c uit s,  a n d  S y st e m s  (I C E C S  2 0 2 3) , I st a n b ul,  T ur ki y e,  2 0 2 3,  p p.  1-4,  d oi:  
1 0. 1 1 0 9/I C E C S 5 8 6 3 4. 2 0 2 3. 1 0 3 8 2 7 5 6.  

▪ E. M oi s ell o, L. N o v ar e si, E. S ar k ar, T. L. C o st a, P. M al c o v ati, a n d E. B o ni z z o ni, < P M U T a n d C M U T 
D e vi c e s  f or  Bi o m e di c al  A p pli c ati o n s:  A  R e vi e w =, i n  <I E E E  A c c e s s=, d oi:  
1 0. 1 1 0 9/ A C C E S S. 2 0 2 4. 3 3 5 9 9 0 6 . 
 
 
 
  
 

 
 

M E M B E R S HI P S  A N D A C TI VI T Y 
I N TH E I N T E R N A TI O N A L 

S CI E N TI FI C C O M M U NI T Y  

▪ M e m b er of I E E E -  I n stit ut e of El e ctri c al a n d El e ctr o ni c s E n gi n e er s 

▪ M e m b er of C A S S   - Cir c uit s a n d S y st e m s S o ci et y  

▪ A s s o ci at e E dit or f or <I E E E Tr a n s a cti o n s o n Cir c uit s a n d S y st e m s II – E x pr e s s  Bri ef s=  ( 2 0 2 4-2 0 2 5 
t er m) 

▪ Y o u n g Pr of e s si o n al r e pr e s e nt ati v e o n t h e C A S S B o ar d of G o v er n or s  

▪ M e m b er of t h e C A S S T e c h ni c al A cti vit y Di vi si o n  

▪ E x p eri e n c e  a s  G u e st  E dit or  f or  <I E E E  Tr a n s a cti o n s  o n  Cir c uit s  a n d  S y st e m s  II  – E x pr e s s  Bri ef s=  
( S p e ci al I s s u e s o n I SI C A S 2 0 2 1, L A S C A S 2 0 2 1, I SI C A S 2 0 2 2, I S C A S 2 0 2 3) 

▪ E x p eri e n c e a s R e vi e w er f or <I E E E Tr a n s a cti o n s o n Cir c uit s a n d S y st e m s I – R e g ul ar P a p er s=, <I E E E 
Tr a n s a cti o n s  o n  Cir c uit s  a n d  S y st e m s  II  – E x pr e s s  Bri ef s=  ,  <I E E E  Tr a n s a cti o n s  o n  El e ctr o n  
D e vi c e s= ,  <I E E E  J o ur n al  of  S oli d-St at e  Cir c uit s=,  <I E E E  S e n s or s=,  < M D PI  A p pli e d  S ci e n c e s=,  
<I nt e gr ati o n – El s e vi er=, I S C A S  C o nf er e n c e,  I C E C S  C o nf er e n c e,  P RI M E  C o nf er e n c e,  M W S C A S  
C o nf er e n c e , N E W C A S C o nf er e n c e 

▪ E x p eri e n c e a s S e s si o n C h air f or I S C A S C o nf er e n c e, I C E C S C o nf er e n c e, P RI M E C o nf er e n c e  

▪ C o - or g a ni z er of t h e S p e ci al S e s si o n o n < Cir c uit s a n d s y st e m s f or n o n-c o nt a ct s e n si n g a p pli c ati o n s= 
at I S C A S 2 0 2 2  

▪ M e m b er of t h e T e c h ni c al Pr o gr a m C o m mitt e e f or P RI M E 2 0 2 2 C o nf er e n c e  

▪ M e m b er  of  t h e  Or g a ni zi n g  C o m mitt e e  f or  P RI M E  2 0 2 2  C o nf er e n c e   – P u bli c ati o n  C o -C h air  a n d  
Fi n a n c e C h air  

▪ S p e ci al I s s u e E dit or ( C o - or g a ni z er a n d G u e st E dit or) f or < M D PI  Mi cr o m a c hi n e s = – < S p e ci al I s s u e: 
Mi cr o s e n s or s a n d Mi cr o s y st e m s f or t h e H u m a n B o d y=  

▪ C o -or g a ni z er of t h e S p e ci al S e s si o n o n <C h all e n g e s a n d re q uir e m e nt s i n se n s or y c ir c uit d e si g n= at 
I C E C S 2 0 2 2 

▪ M e m b er  of  t h e  T e c h ni c al  Pr o gr a m  C o m mitt e e  f or  I C E C S  2 0 2 2 C o nf er e n c e   – C o -Tr a c k  C h air  of  
< D e si g n of a n al o g a n d mi x e d-si g n al cir c uit s a n d s y st e m s=  

▪ Or g a ni z ati o n s u p p ort at E S S CI R C 2 0 2 2  

▪ M e m b er of t h e Or g a ni zi n g C o m mitt e e f or P RI M E 2 0 2 3 C o nf er e n c e – P u bli c ati o n C o -C h air  

▪ M e m b er of t h e T e c h ni c al Pr o gr a m C o m mitt e e f or P RI M E 2 0 2 3 C o nf er e n c e  

▪ S p e ci al  I s s u e  A s si st a nt  G u e st  E dit or  f or  < M D PI  El e ctr o ni c s=  – < S p e ci al  I s s u e:  Ultr a  L o w  P o w er  
I nt e gr at e d Cir c uit s f or I o T= 

▪ M e m b er  of  t h e  T e c h ni c al  Pr o gr a m  C o m mitt e e  f or  N E W C A S  2 0 2 3  C o nf er e n c e   – Tr a c k  C h air  of  
< S e n s or y Cir c uit s a n d S y st e m s= 

▪ M e m b er of t h e T e c h ni c al Pr o gr a m C o m mitt e e f or M W S C A S 2 0 2 3 C o nf er e n c e  – A s s o ci at e E dit or f or 
< A n al o g a n d Mi x e d Si g n al Cir c uit s a n d S y st e m s= Tr a c k 

▪ M e m b er  of  t h e  T e c h ni c al  Pr o gr a m  C o m mitt e e  f or  N E W C A S  2 0 2 4 C o nf er e n c e   – Tr a c k  C h air  of  
< S e n s or y Cir c uit s a n d S y st e m s= 

▪ Y o u n g Pr of e s si o n al r e pr e s e nt ati v e f or t h e C A S S -N ort h It al y C h a pt er  

▪ M e m b er of t h e I E E E It al y S e cti o n Y o u n g Pr of e s si o n al Affi nit y Gr o u p  

▪ F or m er S e cr et ar y of t h e I E E E It al y S e cti o n Y o u n g Pr of e s si o n al Affi nit y Gr o u p ( 2 0 2 0 -2 0 2 2)  
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▪ D e si g n of wir el e s s p o w er a n d d at a tr a n sf er s y st e m s  

▪ D e si g n of b a n d g a p v olt a g e r ef er e n c e cir c uit s  

▪ D e si g n of i nt erf a c e cir c uit s f or C M U T d e vi c e s  

▪ D e si g n of i s ol at e d p o w er c o n v ert er s s y st e m s  

▪ D e si g n of r e a d o ut cir c uit s f or I R i m a g er s  
 

 
 

L a s ott o s critt a, c o n s a p e v ol e c h e – ai s e n si d ell’ art. 7 6 d el D. P. R. 4 4 5/ 2 0 0 0 – l e di c hi ar a zi o ni m e n d a ci, l a f al sit à n e gli atti e l’ u s o di 
atti f al si s o n o p u niti ai s e n si d el c o di c e p e n al e e d ell e l e g gi s p e ci ali, di c hi ar a c h e l e i nf or m a zi o ni ri s p o n d o n o a v erit à.  

L a s ott o s critt a di c hi ar a di a v er ri c e v ut o l’i nf or m ati v a s ul tr att a m e nt o d ei d ati p er s o n ali.  
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